
31/10/2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Placă de bază 
GIGABYTE B550M 

DS3H
China Gigabyte

Conform caietului de 

sarcini

GIGABYTE B550M DS3H, Socket AM4, AMD B550, Dual 

4xDDR4-4733, APU AMD graphics, DVI, HDMI, 2xPCIe4.0 

X16, 4xSATA3, RAID, 2xM.2PCIe 4.0, 1xPCIeX1, ALC887 

HDA, GbE LAN, 6xUSB3.2, RGB Fusion 2.0, mATX

2
Procesor Intel Core i3-10300 China Intel

Conform caietului de 

sarcini

Intel Core i3-10300, S1200, 3.7-4.4GHz (4C/8T), 8MB 

Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box

3

Cooler

XILENCE Cooler 

XC232  Performance C 

Series

China Xilence
Conform caietului de 

sarcini

XILENCE Cooler XC232  Performance C Series 

"I350PWM", Socket LGA1700 up to 110W (up to i5-12600 

non-K CPU), 92x92x25mm, 800~2500rpm, 17.6-26.4dBA, 

44.25CFM, 4pins, PWM, Screw&Back Plate inst., Aluminium 

Heatsink, (45pcs/box)

4

Memorie
8GB DDR4-2666  

GOODRAM
China

GOODR

AM

Conform caietului de 

sarcini

8GB DDR4-2666  GOODRAM, PC21300, CL19, 1024x8, 

1.2V

5
Tastatură SVEN Standard 301 China SVEN

Conform caietului de 

sarcini

SVEN Standard 301, Keyboard, Key calculator, USB, Black, 

Rus/Ukr/Eng

6
Mouse SVEN RX-100 China SVEN

Conform caietului de 

sarcini

SVEN RX-100, Optical Mouse, Windows OS/ Mac OS, 

copy/paste buttons, 5+1 (scroll wheel), 1000-4000 dpi, USB, 

1.5 m, Black

Total
 

Data: 31/10/2024

SPECIFICAŢII TEHNICE  Anexa 22 

Alternativa nr.-

Nr d/o
Denumirea bunurilor şi/sau a 

serviciilor
Modelul articolului

Țara de 

origine

Produ-

cătorul

Regiment de aviație

Lot: 1 Pagina 1 din 1

Standarde de 

referință
cod CPV

Denumirea licitației: Piese de schimb pentru calculatoare și cabluri

Numărul licitației: nr.  ocds-b3wdp1-MD-1729841718561

Ofertantul: „Accent Tehno” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1

Specificarea tehnică 

deplină solicitată
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

Nume: Savcenco Oleg

În calitate de: Director

Lotul 1 : Piese de schimb pentru calculatoare

Valabalitatea ofertei : 30 zile
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